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従来の高輝度砲弾型LEDに比べて高さを約
1/3の3mmと低背にすることで表面実装を可
能にするとともに、精密な反射鏡の採用によ
り2倍以上の軸放射強度を実現した高輝度反
射型LED。
発光素子から放射されたほとんどすべての

光を一旦反射鏡で受けた後に制御された光と
して外部へ放射するため光の利用効率90%
以上を実現。また、高温のリフロー炉を通過
させても透明エポキシ樹脂と金属薄膜との熱
膨張率の違いから起こる皺やクラックの発生
がない。
LEDから放射された光はほとんど平行光の

ため制御が容易でしかも照射された対象物は
均一に照明される。

実装基板のスルーホール開口部にスパイラル状の接触子を設置した基板一体構造の極薄型・高密
度の高周波対応ソケット。
スパイラル接触子の断面はシャープなエッジ形状で、半導体デバイスの球状端子またはパッドに

押圧しながら回転摺動し、電極表面の酸化膜
を切り裂いてコンタクトする仕組み。
接触押圧は、2̃4gfと従来のスプリングピ

ン方式の1/10以下の低加圧力ではんだボー
ルへの低ダメージを実現。また、電気信号は
スルーホールの壁面を通って最短距離で実装
基板に導かれるため高周波伝送特性に優れ
る。
フォトリソグラフィとめっき技術を組み合

わせたマイクロマシニング(MEMS)技術によ
る製造方法の採用により生産性に優れる。
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